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1) уровень потребительского спроса окажется выше уровня предло-

жения, т. е. образуется дефицит товаров и услуг; 

2) уровень предложения будет выше уровня потребительского спро-

са, т. е. присутствует избыток товаров; 

3) уровень спроса равен уровню предложения – рынок находится              

в состоянии рыночного равновесия. 

Срабатывание первых двух случаев будет оказывать негативное вли-

яние как на деятельность продавца, так и поведение покупателя. 

В данной работе рассматривается динамическая модель рынка не-

скольких товаров, основанная на следующих предпосылках: 

 спрос на i й товар линейно зависит от цены этого товара )(tP
i

 : 

)()()( ttPbatD
iiiii

 , ni ,1 , 

где )(t
i

  стационарный случайный процесс, 
ii

ba , положительные 

константы; 

 предложение товара осуществляется с временных лагом  , функ-

ция предложения имеет вид: 

)()()(
1,0,

 tStStS
iii , ni ,1 , 

где )(
0,

tS
i остаток i го товара на момент времени t ,  )(

1,
tS

i объем 

товара i , заказанного в момент времени )( t ; 

 время изменяется дискретно, Tt ,0 . 

Приводится алгоритм имитационного моделирования оптимальных 

поставок товаров на рынок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

 

Современные средства войсковой противовоздушной обороны 
(ПВО) обладают маневренными возможностями, которые позволяют 
осуществлять разведку воздушного противника в движении, а поражение 
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в движении или с короткой остановки. Кроме того, огневые средства зе-
нитных ракетных комплексов (ЗРК) имеют возможность осуществления 
разведки или допоиска воздушной цели по выданному целеуказанию в 
пассивном режиме, что позволяет применять их в засадных действиях. 
Таким образом, повышение эффективности боевого применения под-
разделений войсковой ПВО происходит не только за счет более совер-
шенных средств разведки и поражения ЗРК малой дальности и ближне-
го действия, но и за счет искусного применения способов и тактических 
приемов ведения противовоздушного боя. 

Однако существующий методический аппарат оценки эффективности 
боевого применения подразделений войсковой ПВО наиболее полно учи-
тывает только техническую составляющую, а учет тактических приемов и 
способов боевого применения осуществляется с помощью коэффициен-
тов, которые не позволяют должным образом оценить прирост эффектив-
ности ведения боевых действий подразделением войсковой ПВО. 

Сложность оценки эффективности с учетом тактических приемов и 
способов применения огневых средств заключается в невозможности 
или высокой сложности аналитического описания процесса тактических 
действий подразделений. Решение данной задачи возможно с помощью 
применения имитационного моделирования процесса ведения боевых 
действий. В составе широко используемой системы моделирования 
«Свислочь» есть модель войсковой ПВО, которой однако присущ суще-
ственный недостаток – отсутствие блоков моделирования передвижения 
и тактического применения соответствующих подразделений. Про-
граммная реализация данных блоков позволит учесть прирост эффек-
тивности подразделений с учетом основных тактических приемов, а 
дальнейшая статистическая обработка результатов моделирования поз-
волит аналитически обосновать изменения существующего методиче-
ского аппарата оценки эффективности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ 

SMD КОМПОНЕНТОВ 
 

Тенденция к усложнению изделий электроники приводит к увеличе-

нию числа электронных компонентов и плотности монтажных соеди-

нений. Неотъемлемой частью процесса создания изделий электроники 

является селективная пайка SMD компонентов. 
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